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A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow Zarzadzanie i inzynieria produkcji
Poziom ksztatcenia | stopnia

Profil studiow Ogdlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw Stacjonarne

Specjalno$é Technologie produkciji

Jednostka prowadzgca modut Katedra Inzynierii Eksploatacji
Koordynator modutu Prof. dr hab. inz. Bogdan Antoszewski

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku

przedmiotéw Specjalnosciowy

Status modutu Obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw

- semestr Semestr siédmy

Usytuowanie realizacji przedmiotu w

roku akademickim Semestr zi mowy

Wymagania wstepne Brak

Egzamin Nie

Liczba punktéw ECTS 2

Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajeé

w semestrze 15 h 15 h




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentdéw z nowoczesnymi technologiami
umozliwiajgcymi nadanie pozgdanych wtasciwosci powierzchniom obrabianych
przedmiotéw. Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia ksztattowania warstw

Cel : . ; AR o
modutu | Powierzchniowych elementéw maszyn. W szczegdlno$ci dotyczy zagadnien: - podstawy
inzynierii powierzchni, - technologie laserowe i plazmowe wykorzystywane w inzynierii
powierzchni, - technologie powtok antykorozyjnych, - metody CVD i PVD.
(3-4 linijki)
Symb Forma odniesien odniesienie
ol . prowadzeni c dq do efektow
Efekty ksztalcenia s efektow
efekt a zajec Ki obszarowy
iy ierunkow
u (w/¢/l/p/inne) ych ch
Ma elementarng wiedze na temat inzynierii Wyktad K_W0Q07 T 1A W06
powierzchni a w szczegolnosci charakterystyk K_W09 T 1A W04
powierzchni decydujgcych o wlasciwosciach K_ W13 T1A W09
obrabianych przedmiotéw. Zna procesy destrukcji T1A W11
W_01 | powierzchni oraz strategie ochrony powierzchni.
Ma podstawowa wiedze na temat nowoczesnych Wyktad K_W02 T1A W01
procesow technologicznych inzynierii powierzchni laboratorium | K_WO07 T1A W02
obejmujgca: podstawy fizyczne procesow, K_WO06 T1A W07
urzgdzenia do ich realizacji, uzyskiwane wiasciwosci T1A W06
powierzchniowe. T1A_WO04
W_02
Potrafi opracowa¢ projekt technologii obrobki Wyktad K_U01 T1A UO1
powierzchniowej wybranego przedmiotu jedng z laboratorium |  K_UO3 T1A _UO3
U_01 | omawianych metod. K_U06 T1A _UO05
Potrafi identyfikowac¢ obcigzenia i procesy Wyktad K_U01 T1A_UO8
starzeniowe oraz dobiera¢ do nich odpowiednie laboratorium K_U09 T1A _U09
U_02 |technologie umacniania powierzchniowego.
Rozumie potrzebe ciggtego doskonalenia swoich Wyktad K_KO01 T1A_KO1
kompetencji zawodowych w zakresie nowych laboratorium
K_01 |technologii umacniania powierzchniowego.
Ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng Wyktad K_K03 T1A K05
i w grupie, potrafi postepowac etycznie w ramach K_K04 T1A KO3
wyznaczonych rél organizacyjnych. T1A_KO04
K_02
Tresci ksztatcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
do efektow
ksztatcenia
dla modutu
1 Inzynieria powierzchni - podstawy wW_01
U o1
K_01
2 Nowoczesne powtoki ochronne- strategie ochrony W_01
U o1
u_02
K_02
3 Metody badan wtasciwosci powtok W_02
U o1
U 02
K_02
4 Powloki natryskiwane plazmowo W_02
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5 Cienkowarstwowe powtoki laserowe
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6 Powtoki CVD i PVD
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7 Nowoczesne powtoki malarskie
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2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen

QOdniesienie
do efektow
ksztalcenia
dla modutu

Nr zaje¢

L Tresci ksztatceni
éwicz, esci ksztalcenia

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

QOdniesienie
do efektow
ksztalcenia
dla modutu

1 Badania wtasciwosci powtok metalowych W_01
U 02
K_02

2 Badania wtasciwosci powtok malarskich W_01
U 02
K_02

3 Technologia natryskiwanie powtok plazmowych W_02
u_01
u_02
K_01

4 Technologia naktadania powtok elektroiskrowych W_02
u 01
u_02
K 01

5 Laserowe stopowanie W_02
u_o1
u_02
K_01

6 Laserowa mikroobrébka W_02
U o1
U 02
K 01

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w 01 | Kolokwium zaliczeniowe




Student aby uzyskac¢ ocene dobrg, powinien zna¢: podstawowe pojecia inzynierii powierzchni,
charakterystyki opisujgce wtasciwosci powierzchni, podstawowe procesy destrukcji
powierzchniowej. Aby uzyskac ocene bardzo dobrg powinien dodatkowo rozumie¢ znaczenie
stanu powierzchni przedmiotu dla trwatosci i niezawodnosci maszyny.

W 02

Kolokwium zaliczeniowe

Student aby uzyskac¢ ocene dobrg potrafi zidentyfikowaé obcigzenia powodujgce zuzycie
powierzchniowe. Potrafi dla danej czesci maszyny opracowac projekt technologii umocnienia
powierzchniowego. Aby uzyskaé ocene bardzo dobra, powinien przeprowadzi¢ krytyczng
analize roznych wariantéw technologii umacniania powierzchniowego oraz dokona¢ wyboru
wariantu optymalnego wedtug przyjetych kryteriow.

U 01

Student aby uzyskac ocene dobrg powinien umie¢ wykorzysta¢ wiedze teoretyczng zdobytg
na wyktadach i ¢wiczeniach do opracowania strategii umacniania i ochrony powierzchni czesci
maszyn. Aby uzyskac¢ ocene bardzo dobrg student powinien dodatkowo umie¢ dokonaé¢
wiasnej analizy przedstawionych strategii.

U 02

Student aby uzyskac ocene dobrg powinien umie¢ wykorzysta¢ wiedze teoretyczng zdobytg
na wykfadach i éwiczeniach do sporzgdzania projektéw technologii umacniania
powierzchniowego obstug oraz analizy procesow starzeniowych. Aby uzyskaé ocene bardzo
dobra student powinien dodatkowo umie¢ dokonac wtasnej analizy przedstawionych
projektéw.

K_01

Obserwacja postawy studenta podczas zaje¢ dydaktycznych

Student, aby uzyskac¢ ocene dobrg powinien rozumie¢ potrzebe statego uzupetniania wiedzy
Z zakresu projektowania i funkcjonowania serwisu maszyn. Aby uzyskaé¢ ocene bardzo dobrg,
powinien uzupetnia¢ te wiedze w zakresie szerszym od cztonkdéw grupy.

K_02

Obserwacja postawy studenta podczas zaje¢ dydaktycznych

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

Rodzaj aktywnosci (s)tbu c&gﬁ?g'e
1 | Udziat w wyktadach 15h
2 | Udziat w éwiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 15h
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2h
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 32 h
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktow ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,0
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 10 h
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 6 h
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 6 h
15 | Wykonanie sprawozdan 8h
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 30




(suma)

21 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej

pracy 1,0 ECTS
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 62
23 Punkty ECTS za modut 20
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta !
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 15+6+8=29

Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi

25 | Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zaje¢ o

charakterze praktycznym 1,0
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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